

杭州士兰半导体制造事业总部2018届校园招聘
企业简介
士兰半导体制造事业总部（SiLanMG)隶属于杭州士兰微电子股份有限公司（股票代码600460），下辖“杭州士兰集成电路有限公司”、“杭州士兰集昕微电子有限公司”、“杭州士兰明芯科技有限公司”、“成都士兰半导体制造有限公司”及“成都集佳科技有限公司”5家公司，现有中外员工近5000人。
杭州士兰集成电路有限公司(SLIC)成立于2001年，资产超过10个亿。是专业从事半导体集成电路和特种分离器件生产的高新技术企业，在小于和等于6英吋的芯片制造产能中，全球排名为第五名，并荣获“国际科技进步二等奖” 现有中外员工逾2000人。经过16年的发展，量产的半导体产品已广泛应用于各类消费类电子产品中，并远销至美国、韩国、香港等地。
杭州士兰集昕微电子有限公司(SLMC)成立于2015年，是主要从事8吋集成电路芯片生产、销售的高新技术企业。公司已持续注资至8亿2千万，同时获得国家产业基金（6亿）支持。按投资规划，至2021年产能逐步提升至每月84000片，年总产值达 20亿元以上。
杭州士兰明芯科技有限公司(SLAZ) 成立于2004年，注册资金7亿元人民币，是一家设计、制造高亮度LED芯片的高新技术企业。经过十多年的经营发展，公司已在技术、质量、品牌上处于国内领先水平，且成为60周年国庆上，天安门广场LED显示屏唯一指定的中国制造者，充分彰显士兰明芯在中国LED新品制造领域的实力。
公司从设立起就秉承着“人才、技术”为首的人才观；“诚信、忍耐、探索、热情”的企业精神；“追求卓越、不断创新”的研发理念。不断开拓新的工艺领域，以“振兴民族产业”为已任，向中国乃至世界最具规模的先进半导体企业迈进！
腾飞中的士兰，诚邀您的加盟，共创辉煌！
 
本次校园招聘岗位，将隶属于以上杭州三家公司。

招聘需求
	岗位名称
	需求专业
	需求人数
	学历层次

	产品工程师
	微电子、电子科学与技术相关专业
	60
	本科/研究生

	工艺工程师
	材料、物理、化学相关专业
	80
	本科/研究生

	设备工程师
	自动化、电子信息工程、电气自动化、机电一体化及相关专业
	60
	本科

	制造主管
	工业工程等相关专业
	6
	本科

	人力资源专员
	人力资源等相关专业
	2
	本科



福利发展
1、  提供有竞争力的薪资和双通道职业发展平台，每年均有加薪、晋升机会；
2、  完善的培训体系，并为员工提供学历提升的平台和资金支持（与浙江大学合作开设工程硕士班）；
3、  缴纳五险一金，住房公积金按照最高标准12%缴纳；
4、  免费提供住宿：3人间，免费宽带，宿舍配有电视、空调、独立卫生间、热水器等；
5、  每月发放工作餐补贴，公司自营餐厅，健康实惠；
6、  佳节福利每年2000-3000元，并举行各类文体娱乐活动；
7、  常年恒温恒湿工作环境，且每年6-9月份提供降温补贴；
8、  常年提供员工专项活动经费，资助旅游、各类主题party等；
9、  为帮助员工与家人团聚，除提供国家法定年假外，另给予福利假期，并给予探亲交通补贴。
 
提供薪资，硕士11-13万/年，本科8-10万/年

联系方式
工作地址：杭州经济技术开发区东区10号路308号
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